
电子组装行业整体应用框架
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电子组装行业应用框架以“1+1+8+1”为核心的核心理念，支持企业不同规划的个性化需求。

1、1个技术平台，包含数字化建模工具，数据可视化工具，AI模型工具。满足企业多种工艺形态，多品种小批量得
特性需求。

2、1个质量确保体系：让企业质量体系贯穿生产全过程

3、8大中心：含计划排程中心，派工调度中心，生产任中心，质量控制中心，物料拉动中心，生产资源中心及设备
集成中心。8大中心紧密联合、环环相扣实现以生产任务为中心得闭环管理。

4、1个其他行业包支撑：统一平台，多个行业包相互共存。

电子组装行业应用方案

智能制造
核心改善指标

产能
20% ~40%

库存周转
30% ~80%

准时交货率
20%

产线切换时间
30% ~50%

WIP
30% ~80%

生产周期
50%~100%

客户抱怨
30% ~80%

人力
20% ~60%

生产总效率
20% ~40%

设备效率
20% ~50%

电子组装行业应用效益目标
鼎华电子组装行业解决方案，以APS高级排程为源头，MES制造执行系统为核心，加入QMS质量管理，WMS电子仓
储管理、以及数据采集平台（IIoT）,最后形成大数据积累后，形成战情分析等相关系统，涵盖计划、物料、生产、质量、
设备五大制造领域，集计划，执行与工厂运营于一体，对工厂实行全方位数字化管理的解决方案。

在不断进步的新时代下
鼎华是您值得信赖的数字化转型伙伴
以多年的行业经验、成熟的数字技术和
不断的创新
帮助您实现数字化转型

电子组装行业
MOM解决方案

Since 1982

交
互
层

设
备
层

设备控制管理 设备采集管理

生
产

M2M
通信

设备
配置
部署

采集
信息
关联

协议
转换

数据
转换

控制
系统

数据集成
与转换

生产设备控制

TCP IP/Web Api
生
产

生产设备采集

TCP IP/TXT
检
验

测试设备采集

TXT/XML/EXCEL/SQL

项
目 非标准设备

控制软件

项目设备
整合应用



铜箔 玻璃纤维布 环氧树脂

PCBA

通讯电子 消费电子 汽车电子 工业控制 计算机 医疗器械 航空航天

半固化片 铜球 覆铜板 金盐，油墨等

半导体 电子零件 PCB

鼎
华
电
子
组
装
客
群

鼎华电子组装解决方案 有效提升工厂营运效率
聚焦电子组装行业包含通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、智能家居、计算机、航空航天等制造运
营管理，提供生产计划排程、制造执行系统、设备集成、检测数据采集、参数管理、生产管制、质量管理、战情中心等
制造运营管理解决方案。以专业的顾问服务团队，横跨以PCBA为中心上、中、下游的系统整合，实施经验及弹性的
系统架构，与客户共创管理效益、数据价值。有效提升工厂营运效率、缩短交期、降低成本、实时生产管制，透过智能
预警降低运营风险，提高产品质量，提升客户满意程度，优化企业竞争能力，连结上、下游延伸产业与整合的基础。

替代料 缺(欠)料 齐套料 电子仓
物料

线边仓
物料

机台/
工位物料

MSD
物料

物料
保质期 替代料 禁用物料

物料协同 物料变更 物料配送 漏工序
管控

关键工序
工装夹具

防错

工位
上料防错

关键件
绑定防错

检测工序
不合格

防错

辅料治具
防错

包装标签
防错

装箱内容
防错

人员岗位
技能要求

BOM比对
防错

测试程序
防错

ECR
ECN
防错

ESD
防错 检测参数 关键设备

参数

以快速响应来提升在市场中竟争机会（减少缺货）01

以品质优势打造行业最佳供应商02

以最低的库存备置满足客户交货（成品库存和材料库存）03

生产配套的协同，材料零件齐套的管控04

精益生产，透明现场管理05

电子组装行业面临的挑战
行业面临从大规划制造到大规模定制，并且受芯片影响，企业面临内外部的供应链协同，缩短生产周期应对客户
需求，降低备库库存应对市场快速变化，生产过程管控提供产品质量等挑战，如何快速构建数字化工厂，成为一大
挑战。

客户的潜在需求，产品的履历06

SMT产线的生产过程管控

DIP产线的生产过程管控

组装产线的生产过程管控

 2.ESOP管理

ESOP及版本管理

 1.物料比对

插件物料防错

 3.关联容器
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5.分板管理
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6.回流焊

状态、参数
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SPI检测合格与否
不合格并采集图片

抓取测试结果
不合格抓图片Feeder点检/维修保养

7.预警防呆控制

生产异常锁线

4.贴片管控 4.MSD管控

上料、续料核对确认
物料低位预警 湿敏组件有效性管控

9.目测全检

良品与不良品分开
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10.维修管理

送修/维修处理

1.投板

FPC板条码防错
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投板前需要绑定夹具
PCB板 在线镭雕

8.炉后AOI检测

抓取测试结果
不合格抓图片

电子组装行业生产流程及管控重点

生产模式管控要点： 特点：
1、产前准备
2、工单上线
3、岗位资格验证
4、物料投入绑定
5、工序防呆与WIP
6、ESOP
7、过站采集
8、产品测试
9、异常排出
10、产品包装
11、完工报工
12、关键料绑定
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在市场定制化、小批量多品种的大趋势下，建立柔性高效的生产模式，
可应对不同类型的客户和订单采用差异化的生产方式来实现成本的最优控制。
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电子组装行业制造运营管理蓝图
1、以平台化的数字化建模工具，满足自动化厂线，人工厂线，离散工位图形化建模，自动搭建产品工艺流程，再平
台上可灵活构建从集团到工厂，车间，产线，设备的工厂运行体系，

2、以客户订单贯穿生产计及采购计划，采用有限产能的方式计算工厂产线产能，自动推荐开线线体，考虑物料取
替代关系，群组替代关系，库存及订单优先为原则，产出合理的生产计划及采购计划，助力实现柔性化生产。

3、以生产任务为中心，可实现PCB板为核心的一码追溯，关联SMT产线，DIP产线及组装厂线，过程进行现场物
料，生产防错，过程防漏，异常处理，AOI,ICT,FCT,ATE,老化等检测设备数据采集，贴片机设备程序，抛料率，
站位表等采集，SPI,回流焊，波峰焊等设备参数采集及不良图片采集等，满足生产工厂工序/工位级别对人，
机，料，法，环，测等方面的制造执行管理及现场控制。

4、深化应用企业质量管理，以IQC,PQC,FQC,OQC为基础，检验过程中的不良，自动形成质量异常单，按照8D步
骤分析质量异常问题，以8D根因分析找出客诉问题的根本原因，最终形成企业异常知识库。

5、借助互联中台，深度集成ERP，含线边仓管理，成本数据抛转等形成上通下达，有效的闭环。
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xray

投板 插件
AIO/ICT

目检 分板

上料 打标 预装1 预装2 组装1 组装2 组装3

按节拍供货

配
送
到
工
位

合
格

產線異常停線:物料錯誤，錫膏錯誤，鋼網，刮刀錯誤燈

入库 出库

线边仓

NGNG

线边仓

综合测试

恢复出厂设置 AIO测试 客户SN码关联 包装 OQC测试

ATE测试 FCT测试 老化程序 烧录程序

战情数据中心

看板展示 报表分析 追溯管理 SPC分析 预警管理

电子组装行业制造运营管理蓝图
1、以平台化的数字化建模工具，满足自动化厂线，人工厂线，离散工位图形化建模，自动搭建产品工艺流程，再平
台上可灵活构建从集团到工厂，车间，产线，设备的工厂运行体系，

2、以客户订单贯穿生产计及采购计划，采用有限产能的方式计算工厂产线产能，自动推荐开线线体，考虑物料取
替代关系，群组替代关系，库存及订单优先为原则，产出合理的生产计划及采购计划，助力实现柔性化生产。

3、以生产任务为中心，可实现PCB板为核心的一码追溯，关联SMT产线，DIP产线及组装厂线，过程进行现场物
料，生产防错，过程防漏，异常处理，AOI,ICT,FCT,ATE,老化等检测设备数据采集，贴片机设备程序，抛料率，
站位表等采集，SPI,回流焊，波峰焊等设备参数采集及不良图片采集等，满足生产工厂工序/工位级别对人，
机，料，法，环，测等方面的制造执行管理及现场控制。

4、深化应用企业质量管理，以IQC,PQC,FQC,OQC为基础，检验过程中的不良，自动形成质量异常单，按照8D步
骤分析质量异常问题，以8D根因分析找出客诉问题的根本原因，最终形成企业异常知识库。

5、借助互联中台，深度集成ERP，含线边仓管理，成本数据抛转等形成上通下达，有效的闭环。



铜箔 玻璃纤维布 环氧树脂

PCBA

通讯电子 消费电子 汽车电子 工业控制 计算机 医疗器械 航空航天
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鼎华电子组装解决方案 有效提升工厂营运效率
聚焦电子组装行业包含通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械、智能家居、计算机、航空航天等制造运
营管理，提供生产计划排程、制造执行系统、设备集成、检测数据采集、参数管理、生产管制、质量管理、战情中心等
制造运营管理解决方案。以专业的顾问服务团队，横跨以PCBA为中心上、中、下游的系统整合，实施经验及弹性的
系统架构，与客户共创管理效益、数据价值。有效提升工厂营运效率、缩短交期、降低成本、实时生产管制，透过智能
预警降低运营风险，提高产品质量，提升客户满意程度，优化企业竞争能力，连结上、下游延伸产业与整合的基础。

替代料 缺(欠)料 齐套料 电子仓
物料

线边仓
物料

机台/
工位物料

MSD
物料

物料
保质期 替代料 禁用物料

物料协同 物料变更 物料配送 漏工序
管控

关键工序
工装夹具

防错

工位
上料防错

关键件
绑定防错

检测工序
不合格

防错

辅料治具
防错

包装标签
防错

装箱内容
防错

人员岗位
技能要求

BOM比对
防错

测试程序
防错

ECR
ECN
防错

ESD
防错 检测参数 关键设备

参数

以快速响应来提升在市场中竟争机会（减少缺货）01

以品质优势打造行业最佳供应商02

以最低的库存备置满足客户交货（成品库存和材料库存）03

生产配套的协同，材料零件齐套的管控04

精益生产，透明现场管理05

电子组装行业面临的挑战
行业面临从大规划制造到大规模定制，并且受芯片影响，企业面临内外部的供应链协同，缩短生产周期应对客户
需求，降低备库库存应对市场快速变化，生产过程管控提供产品质量等挑战，如何快速构建数字化工厂，成为一大
挑战。

客户的潜在需求，产品的履历06

SMT产线的生产过程管控

DIP产线的生产过程管控

组装产线的生产过程管控

 2.ESOP管理

ESOP及版本管理

 1.物料比对

插件物料防错

 3.关联容器

板极关联托盘/周转箱

5.分板管理

分板数据采集

  4.ICT测试联机

集成获取ICT测试数据

3.SPI检测 5.炉前AOI检测5.Feeder/吸嘴管理

2.辅料、治具管控

辅料回温管控，治具防错
印刷管理

6.回流焊

状态、参数
机种，温度区域

SPI检测合格与否
不合格并采集图片

抓取测试结果
不合格抓图片Feeder点检/维修保养

7.预警防呆控制

生产异常锁线

4.贴片管控 4.MSD管控

上料、续料核对确认
物料低位预警 湿敏组件有效性管控

9.目测全检

良品与不良品分开

MSD

10.维修管理

送修/维修处理

1.投板

FPC板条码防错
在线喷码
投板前需要绑定夹具
PCB板 在线镭雕

8.炉后AOI检测

抓取测试结果
不合格抓图片

电子组装行业生产流程及管控重点

生产模式管控要点： 特点：
1、产前准备
2、工单上线
3、岗位资格验证
4、物料投入绑定
5、工序防呆与WIP
6、ESOP
7、过站采集
8、产品测试
9、异常排出
10、产品包装
11、完工报工
12、关键料绑定

工序长
部件多
批量可大可小

切换多
批量大
部件多

切换多
产品大
批量小

成本

效率

柔性

敏捷

手工流水线

半自动生产线

自动装配线

自动装配线模式

手工流水线模式

在市场定制化、小批量多品种的大趋势下，建立柔性高效的生产模式，
可应对不同类型的客户和订单采用差异化的生产方式来实现成本的最优控制。

ERP

MOM-APS

供应商送货平台

MOM-WMS

MOM-QMS IIOTMOM-MES

销售预测 销售订单

采购计划 生产计划

采购订单

IQC检验
AGV 智能料架

镭雕机 贴片机

印刷机 回流焊

SPI AOI

导轨 AXI

AIO ICT

机械手臂

烧录,老化,FCT,
ATE,综合测试,AOI等

包装机

打标机

XRAY

异常处理单

8D分析

日PCBA工单

SMT

DIP

組裝日工單

IC烧录 维修

维修

配送交接 续料亮灯

首套料亮灯 转产亮灯

工单备料

IPQC检验

首验

巡首验

供应商发货

收货

非电子料库

成品库
入库

电子
智能料架

亮灯驱动

出库配送(合并)

交期回复

全制程质量追溯/预警驱动全过程

上板 镭雕 印刷 SPI 贴片 回流焊 AOI 下板 AXI/
xray

投板 插件
AIO/ICT

目检 分板

上料 打标 预装1 预装2 组装1 组装2 组装3

按节拍供货

配
送
到
工
位

合
格

產線異常停線:物料錯誤，錫膏錯誤，鋼網，刮刀錯誤燈

入库 出库

线边仓

NGNG

线边仓

综合测试

恢复出厂设置 AIO测试 客户SN码关联 包装 OQC测试

ATE测试 FCT测试 老化程序 烧录程序

战情数据中心

看板展示 报表分析 追溯管理 SPC分析 预警管理

电子组装行业制造运营管理蓝图
1、以平台化的数字化建模工具，满足自动化厂线，人工厂线，离散工位图形化建模，自动搭建产品工艺流程，再平
台上可灵活构建从集团到工厂，车间，产线，设备的工厂运行体系，

2、以客户订单贯穿生产计及采购计划，采用有限产能的方式计算工厂产线产能，自动推荐开线线体，考虑物料取
替代关系，群组替代关系，库存及订单优先为原则，产出合理的生产计划及采购计划，助力实现柔性化生产。

3、以生产任务为中心，可实现PCB板为核心的一码追溯，关联SMT产线，DIP产线及组装厂线，过程进行现场物
料，生产防错，过程防漏，异常处理，AOI,ICT,FCT,ATE,老化等检测设备数据采集，贴片机设备程序，抛料率，
站位表等采集，SPI,回流焊，波峰焊等设备参数采集及不良图片采集等，满足生产工厂工序/工位级别对人，
机，料，法，环，测等方面的制造执行管理及现场控制。

4、深化应用企业质量管理，以IQC,PQC,FQC,OQC为基础，检验过程中的不良，自动形成质量异常单，按照8D步
骤分析质量异常问题，以8D根因分析找出客诉问题的根本原因，最终形成企业异常知识库。

5、借助互联中台，深度集成ERP，含线边仓管理，成本数据抛转等形成上通下达，有效的闭环。



电子组装行业整体应用框架
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SPC分析 SOP 人员技能 变化点管理 分层审核 快速反应 问题解决

数字化车间建模 数据可视化工具 AI模型工具

物流需求规划 产线产能规划 计划齐套分析 计划缺料分析 汽配行业包
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电子组装行业应用框架以“1+1+8+1”为核心的核心理念，支持企业不同规划的个性化需求。

1、1个技术平台，包含数字化建模工具，数据可视化工具，AI模型工具。满足企业多种工艺形态，多品种小批量得
特性需求。

2、1个质量确保体系：让企业质量体系贯穿生产全过程

3、8大中心：含计划排程中心，派工调度中心，生产任中心，质量控制中心，物料拉动中心，生产资源中心及设备
集成中心。8大中心紧密联合、环环相扣实现以生产任务为中心得闭环管理。

4、1个其他行业包支撑：统一平台，多个行业包相互共存。

电子组装行业应用方案

智能制造
核心改善指标

产能
20% ~40%

库存周转
30% ~80%

准时交货率
20%

产线切换时间
30% ~50%

WIP
30% ~80%

生产周期
50%~100%

客户抱怨
30% ~80%

人力
20% ~60%

生产总效率
20% ~40%

设备效率
20% ~50%

电子组装行业应用效益目标
鼎华电子组装行业解决方案，以APS高级排程为源头，MES制造执行系统为核心，加入QMS质量管理，WMS电子仓
储管理、以及数据采集平台（IIoT）,最后形成大数据积累后，形成战情分析等相关系统，涵盖计划、物料、生产、质量、
设备五大制造领域，集计划，执行与工厂运营于一体，对工厂实行全方位数字化管理的解决方案。

在不断进步的新时代下
鼎华是您值得信赖的数字化转型伙伴
以多年的行业经验、成熟的数字技术和
不断的创新
帮助您实现数字化转型

电子组装行业
MOM解决方案
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电子组装行业整体应用框架
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SPC分析 SOP 人员技能 变化点管理 分层审核 快速反应 问题解决

数字化车间建模 数据可视化工具 AI模型工具
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电子组装行业应用框架以“1+1+8+1”为核心的核心理念，支持企业不同规划的个性化需求。

1、1个技术平台，包含数字化建模工具，数据可视化工具，AI模型工具。满足企业多种工艺形态，多品种小批量得
特性需求。

2、1个质量确保体系：让企业质量体系贯穿生产全过程

3、8大中心：含计划排程中心，派工调度中心，生产任中心，质量控制中心，物料拉动中心，生产资源中心及设备
集成中心。8大中心紧密联合、环环相扣实现以生产任务为中心得闭环管理。

4、1个其他行业包支撑：统一平台，多个行业包相互共存。

电子组装行业应用方案

智能制造
核心改善指标

产能
20% ~40%

库存周转
30% ~80%

准时交货率
20%

产线切换时间
30% ~50%

WIP
30% ~80%

生产周期
50%~100%

客户抱怨
30% ~80%

人力
20% ~60%

生产总效率
20% ~40%

设备效率
20% ~50%

电子组装行业应用效益目标
鼎华电子组装行业解决方案，以APS高级排程为源头，MES制造执行系统为核心，加入QMS质量管理，WMS电子仓
储管理、以及数据采集平台（IIoT）,最后形成大数据积累后，形成战情分析等相关系统，涵盖计划、物料、生产、质量、
设备五大制造领域，集计划，执行与工厂运营于一体，对工厂实行全方位数字化管理的解决方案。

在不断进步的新时代下
鼎华是您值得信赖的数字化转型伙伴
以多年的行业经验、成熟的数字技术和
不断的创新
帮助您实现数字化转型

电子组装行业
MOM解决方案
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